MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E
INOVACAO

CONSULTA PUBLICA N° 17 - SEI, 25 DE MARCO DE 2020

O Secretéario de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servigos e Inovagdo da
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego ¢ Competitividade do Ministério da Economia, de
acordo com os artigos 8° e 9° da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC n° 32, de 15 de
julho de 2019, torna publica a proposta de alteragdo do Processo Produtivo Basico — PPB de
"ECOGRAFO COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER / EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM
COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER".

O texto completo estd disponivel no sitio da Secretaria de Desenvolvimento da
Industria, Comércio, Servigos ¢ Inovagao, no endereco:

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ppb/4018-consulta-ppb-2020

As manifestacdes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data de publicagdo desta Consulta no Diario Oficial da Unido, a todos os seguintes e-
mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cect.ppb@mctic.gov.br e cgpri@suframa.gov.br.

GUSTAVO LEIPNITZ ENE

Secretario de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servicos e Inovagao



ANEXO

PROPOSTA 025/19: ALTERACAO DO PROCESSO PRODUTIVO BASICO DO PRODUTO
ECOGRAFO COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER / EQUIPAMENTO
DE ULTRASSOM COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, ESTABELECIDO PELO
ART. 12 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 67, DE 30/12/2019, PARA ADEQUACAO
AO RELATORIO DO ORGAO DE APELACAO NOS PAINEIS DA OMC (WT/DS472/AB/R
E WT/DS497/AB/R)

OBS: A consulta esta em forma de Portaria. As alteracdes propostas abaixo se referem a
Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTIC n° 67, de 30 de dezembro de 2019, mas
também se aplicam, com as devidas adaptacdes, a Portaria Interministerial MDIC/MCTI n°
257, de 21 de agosto de 2013, referente a Zona Franca de Manaus.

Art. 1° O Processo Produtivo Basico do produto ECOGRAFO COM ANALISE ESPECTRAL
DOPPLER / EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER,
industrializado no Pais, estabelecido art. 12 da Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTIC
n.° 67, de 30 de dezembro de 2019, a partir de 1° de janeiro de 2020, passa a ser o seguinte:

Inciso  Etapa Produtiva Pontos Totais

Projeto de Desenvolvimento no Pais - Portaria MCT n°® 950, de 12 de
dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC n°® 1.309, de 19 de dezembro

I de 2013, ou Portaria MCTIC n° 356, de 19 de janeiro de 2018, ou 6
Portaria MCTIC n° 3.303, de 25 de junho de 2018.
Investimento adicional em P&D, valendo 2 pontos para cada 1%

11 investido adicionalmente em P&D, limitado a um maximo de 10 10
pontos.

I Desenvolvimento do software de processamento de imagens e sinais 6
ou reconstrucao de imagens.

v Montagem e soldagem dos fios das conexdes elétricas dos 19

transdutores.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
\% circuito impresso que implementem a fun¢do de recep¢ao de sinais ou 29
tratamento/processamento de imagens ou saida de imagens.

Montagem dos suportes de monitor ¢ de apoio dos cabos de
transdutores, posicionamento do monitor, incluindo passagem e

Vi alocacdo dos cabos de alimentacdo e de sinal de video, quando 2
aplicavel.
VII Montagem das carenagens de acabamento, conexdo e alocacdo dos 1

cabos de alimentacao, sinais, controles e aterramento.



VIII

IX

XI

XII

XIII

XV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

Montagem do puxador de movimento e das carenagens de
acabamento, quando aplicavel.

Instalagdo dos filtros antipoeira nas partes internas do equipamento,
quando aplicavel.

Instalagdo do programa (software) de interagdo com usudrio do
equipamento.

Inje¢do, moldagem ou outro processo de conformacao (impressao 3D)
e/ou estampagem dos gabinete (chassi estrutural).

Inje¢do, moldagem ou outro processo de conformacao (impressdo 3D)
e/ou estampagem dos rodizios (rodas de movimentagao).

Injecdo, moldagem ou outro processo de conformacgao (impressao 3D)
e/ou estampagem dos bracos dos suportes dos monitores.

Injecdo, moldagem ou outro processo de conformacgao (impressao 3D)
e/ou estampagem dos pedais de acionamento.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso do aquecedor de gel.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso do sistema externo de gravagao de video.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso que implementem a fung¢do de alimentagdo e
distribuig¢do de energia.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas do
sistema autonomo de seguranga de alimentagdo de energia elétrica
("no break").

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso que implementem as fun¢des de processamento
central, controle do carro de impressao, memoria e interface de
comunicac¢do de dados com controle 16gico das impressoras.

Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso do monitor de visualizagdo de imagem.

Montagem e soldagem de todos os componentes na placa logica da
unidade da unidade de armazenamento de dados (HDD ou SSD).

Testes de funcionamento completo (hardware e software); testes
gerais de: imagem em tempo real, resolucdo axial, resolucdo lateral,
precisdo do monitor; testes gerais de: imagem em tempo real,
resolucdo axial, resolucdo lateral, precisdo do monitor, modo de
movimento, qualidade e sensibilidade no modo bidimensional e
interferéncias; testes de documentagdo de imagens.

Embalagem final do equipamento.

11



Paragrafo inico. A etapa estabelecida no inciso I deste artigo, que trata de Projeto e
Desenvolvimento, sé serd pontuada para produto que atenda as especificacdes, normas e padrdes
adotados pela legislagdo brasileira e cujas especificagdes, projetos e desenvolvimentos tenham sido
realizados no Pais, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e
domiciliados no Brasil e atendam as Portarias especificas do Ministério da Ciéncia, Tecnologia,
Inovagodes e Comunicagdes - MCTIC.

Art. 2° Serd atribuida a cada etapa de produgdo, pontuagdo total conforme estabelecido
nos incisos do art. 1°, sendo que a empresa devera acumular um total de 30 pontos por ano
calendario.

Art. 3° O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) adicional ao exigido
pela legislacdo a que se refere esta Portaria deverd ser aplicado em programas e projetos de interesse
nacional nas areas de tecnologia da informag¢do e comunicacao considerados prioritarios pelo Comité
da Area de Tecnologia da Informagio — CATI.

§ 1° O investimento em P&D adicional ao exigido pela legislagdo a que se refere
o caput deverd ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da
comercializa¢ao, com frui¢ao do beneficio fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos
os tributos incidentes nesta operagao.

§ 2° Para efeito do disposto no caput, serdo considerados como aplicagdio em
atividades de P&D do ano calendario os dispéndios correspondentes a execugdo de tais atividades
realizados até 31 de margo do ano subsequente.

Art. 4° Sempre que fatores técnicos ou econdmicos, devidamente comprovados, assim
o determinarem, a realizagdo de qualquer etapa do Processo Produtivo Bésico podera ser suspensa
temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagoes.

Art. 5° Fica revogado o art. 12 da Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTI
Cn° 67, de 30 de dezembro de 2019.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.



